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证券代码：300183                                          证券简称：东软载波 

青岛东软载波科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                        编号：2023-002 

投资者关系活动类别 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □其他   电话采访 

参与单位名称及人员姓

名 

安信证券 张正阳、胡洋、张鹏 

广发证券 李娜、韩东 

国泰君安 王彦龙、谭佩雯  

时间 2023 年 2 月 20 日 15:00-16:30 时；2023 年 2 月 21 日 13:00 -16:30 时 

地点 公司 

上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：王辉  

投资者关系活动主要内

容介绍 

采用现场调研方式进行，本次主要内容如下： 

问： 答： 

1、公司什么时候开始给国网

发双模的产品？ 

公司已经开始给国网供双模产品

了。 

2、今年国网有哪些省份开始
招标，招标的规模有多大？ 

目前还没有开始招标。 

3、芯片和模组的招标是否是

统一的招标口径？ 
只招标模组。 

4、海外市场的哪些国家比较

好突破？  

2022 年海外业务持续发展，除乌兹

别克斯坦 G3 方案模组，越南无线方案

模组持续供货外，东软 G3、G3 双模、

1642 窄带低速方案在保加利亚、泰国、
印尼、吉尔吉斯斯坦、非洲等国家和地

区形成批量订单，市场范围进一步扩

大，公司 G3 双模产品多个项目同时出

货，现场效果表现出色。和表厂客户的

相关合作持续深入并由点及面扩大，和

多个客户形成了多市场、多种类的产品

合作，科林电气等厂商采用我司通信方

案取得 G3-PLC 产品认证，正泰、华立

等客户正采用我司通信方案进行 IDIS

认证测试。表明东软载波海外通信方案

进一步获得了业内客户的认可和肯定。 

5、海外产品的研发和国网的

产品差异化大吗？ 

海外以窄带、无线方案模组和 G3

双模产品通信方式为主。国网以宽带双

模产品为主。 

6、配电网侧目前公司收入规

模有多少？怎么看这个市场
目前收入不高，市场前景向好。 
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未来的前景？ 

7、公司 MCU 芯片主要的下

游应用领域？2023年MCU芯

片终端需求展望？ 

8 位 MCU 主要应用领域为消费电

子，如：手机充电宝，充电器，电动工

具、额温枪、电动儿童玩具、智能门锁

等，32 位 MCU 以家电为主。2023 年随

着经济复苏，电子消费领域会有一定增

长，带动芯片销量有一定增长空间。 

8、MCU 芯片主要合作的晶圆

厂？ 

主要的晶圆制造供应商为三星、台
积电、联电，封装测试的主要供应商为

华天、长电、通富微等，上述供应商都

是行业内规模较大，技术及质量水平较

高的厂商。 

9、2023 年 MCU 芯片价格与

毛利率预期？ 
目前不太好预测。 

10、公司是否能为工商业/园

区客户提供整套的智能微电

网解决方案？ 

可以提供。公司能源互联网板块业
务围绕智能配电、智能用电、智能微电

网及综合能源应用需求，基于公司成熟

的高速双模通信技术，推动客户侧各类

能源设施与电网的广泛互联和深度感

知，业务涵盖配电室智能化、智能台区

建设、用电信息采集及深化应用、分布

式能源服务、商业用能服务、工业企业

及园区用能服务等，具备完整的分布式

光伏发电接入方案、小型分布式风电系

统集成方案、储能电站系统方案、微电

网系统方案、光储充一体化电站整体方

案的规划、设计、施工、运维等相关业

务。 

11、公司在储能与充电桩业务

上是否有相关布局？ 

公司具备完整的分布式光伏发电

接入方案、小型分布式风电系统集成方

案、储能电站系统方案、微电网系统方

案、光储充一体化电站整体方案的规

划、设计、施工、运维等相关业务。基

于HPLC及双模技术的用电信息采集方

案在充电桩有序充电管理上已有批量

应用。 

12、智能化板块后续重点的发

展方向？ 

智能化领域，公司提供面向家庭用

能场景、建筑用能节能场景、园区用能

节能场景，智能电子提供三大类产品和

系统：（1）全屋智能类产品和系统：包

括智能照明系统、智能遮阳系统、智能

安防系统、智能温控系统、背景音乐系

统、楼宇对讲系统、语音控制系统、智

能家电控制系统、能源管理系统。（2）
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智能建筑类产品和系统：分为政府办公

楼智能化、自持型建筑智能化、高校建

筑智能化、中小学建筑智能化、各类型

酒店建筑智能化、各类型医院建筑智能

化等。（3）智慧园区产品和系统：相比

全屋智能和建筑智能这两大类产品和
系统而言，园区智能化更加复杂，需求

更加多样化。园区智能化向运营费用和

设备安装成本更低、运营安全系数大幅

提升、会展活动要求更高盈利、园区建

筑更加节能、生产效率更高的方向发

展，已经逐渐进入实际需求落地阶段。 

附件清单（如有） 无 

日期 2023 年 2 月 21 日 

 


